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Abstract (en)

1. Method for the production of insulating plaster facades using rigid polystyrene sheets, which have an adhesive granular filler layer on their
outerside, whereby a plaster layer is applied to this adhesive layer, characterized by the fact, that mature low shrink rigid polystyrene sheets are
used, whose adhesive layer displays a thickness of 0.5 to 5 mm, preferably 0.5 to 2 mm, and in which granular agents of a particle size of up to 5
mm, preferably 1 to 2 mm, are placed, that a wire lath is placed on top of the layed rigid polystyrene sheeting and, that this wire lath is bedded by

hand or machine into the rendering which contains no platic.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen gedammter Putzfassaden unter Verwendung von Hartschaumplatten, auf die unter Zwischenlage
eines Gewebes eine Mortel-Putzschicht aufgebracht wird. Damit auf die Hartschaumplatten ein normaler kunststofffreier Putz ohne besondere
Vorkehrungen aufgebracht werden kann, ist nach der Erfindung vorgesehen, daf3 abgelagerte, schwindungsarme bzw. -freie Polystyrol-
Hartschaumplatten verwendet werden, dal3 auf die AuBenoberflache der Polystyrol-Hartschaumplatte eine diinne Haftvermittlerschicht mit
grobkérnigem Fullmittel aufgebracht wird, da3 das Gewebe auf die Haftvermittlerschicht aufgelegt und mit dem aufgebrachten Mértel eingeputzt
wird und daB3 der Mértel ohne Kunststoffanteil als Hand- und/oder Maschinenputz aufgebracht und durch das Gewebe hindurch mit der

Haftvermittlerschicht verbunden wird.
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